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4.8 กราฟปกติ(Normal Plot)ของผลการทดลองแสดงเปอร์เซ็นต์จ  านวนการตาย
ของเช้ือ Staphylococcus Aureus ด้วยเทคนิคพลาสมาไดอิเล็กทริกแบริเออร์
ดิสชาร์จ 
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4.9   กราฟการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการท าปราศจากเช้ือ 
Escherichia coli ดว้ยชุดค าสั่ง Response Optimizer 
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4.10   กราฟการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการท าปราศจากเช้ือ 
Staphylococcus Aureus ดว้ยชุดค าสั่ง Response Optimizer 
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4.11 กราฟแสดงผลเทคนิค OES ส าหรับการดิสชาร์จพลาสมาท่ีเง่ือนไขเพื่อท าให้
เกิดการปราศจากเช้ือ Escherichia coli 
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4.12 กราฟแสดงผลเทคนิค OES ส าหรับการดิสชาร์จพลาสมาท่ีเง่ือนไขเพื่อท าให้
เกิดการปราศจากเช้ือ Staphylococcus aureus 
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4.13 กระบวนการดิสชาร์จพลาสมาบนดา้มมีดผา่ตดั 84 
4.14 ผลการทดลองเปรียบเทียบระหวา่งดา้มมีดท่ีมีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้มีปริมาณเช้ือ

เร่ิมต้นท่ีมีปริมาณเช้ือ 3.0 ×108  (ก) กับด้ามมีดท่ีผ่านการท าปราศจากเช้ือ 
Escherichia coli (ข) ดว้ยดว้ยเทคนิคพลาสมาไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ 
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4.15 ผลการทดลองเปรียบเทียบระหว่างด้ามมีดท่ีมีปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ท่ีมีปริมาณ
เช้ือ 3.0 ×108 (ค) กบัดา้มมีดท่ีผา่นการท าปราศจากเช้ือ Staphylococcus aureus 
(ง) ดว้ยดว้ยเทคนิคพลาสมาไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ 
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